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Abstract (en)
Process for manufacturing insulating ceramic inserts which are used as sealed passages for electrical conductors through a metal wall, consisting
in silk-screen printing a green-ceramic sheet using a conductive ink in patterns which are generally in the form of a ring, in pressing the patterns,
in drilling holes in the centre of the ring and in at least one other green sheet, in laying and pressing the silk-screen-printed sheet against at least
one, or between two, other green sheet, or sheets, by bringing the holes into coincidence, in making a cut around each hole, in metallizing the
outer lateral surface of the component obtained, and in heat treating in order to fire and sinter, the sintering thus being able to be carried out before
metallizing the outer lateral surface. <IMAGE>

Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'inserts céramiques isolants, utilisés comme passages étanches de conducteurs électriques a travers une paroi métallique,
consistant a sérigraphier une plaque céramique crue a l'aide d'une encre conductrice selon des motifs généralement en forme de couronne, a
presser les motifs, a percer des trous au centre de la couronne et dans au moins une autre plaque crue, a accoler et presser la plague sérigraphiée
contre au moins une, ou entre deux, autre(s) plaques(s) crue(s) en faisant coincider les trous, a faire une découpe autour de chacun des trous, a
métalliser la surface latérale extérieure de la piéce obtenue, et a traiter thermiquement pour cuire et fritter, le frittage pouvant aussi étre effectué
avant la métallisation de la surface latérale extérieure. <IMAGE>
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